
 

 

 

 
 

 

 

台積公司2023年第一季每股盈餘新台幣7.98元 
 

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司 

發佈日期：2023年4月20日 

台灣積體電路製造股份有限公司今（20）日公佈 2023年第一季財務報告，合併營收
約新台幣 5,086億 3千萬元，稅後純益約新台幣 2,069億元，每股盈餘為新台幣 7.98

元（折合美國存託憑證每單位為 1.31美元）。 

與 2022年同期相較，2023年第一季營收增加了 3.6%，稅後純益與每股盈餘皆增加
了2.1%。與前一季相較，2023年第一季營收減少了18.7%，稅後純益則減少了30.0%。
以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則
（TIFRS）所編製。 

若以美金計算，2023年第一季營收為 167億 2千萬元，較 2022年同期減少了 4.8%，
較前一季則減少了 16.1%。 

2023年第一季毛利率為 56.3%，營業利益率為 45.5%，稅後純益率則為 40.7%。 

5奈米製程出貨佔台積公司 2023年第一季晶圓銷售金額的 31%；7奈米製程出貨佔
全季晶圓銷售金額的 20%。總體而言，先進製程（包含 7奈米及更先進製程）的營

收達到全季晶圓銷售金額的 51%。 

台積公司財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示：「台積公司 2023年第一季的營收表
現受到總體經濟情勢衰退和客戶因終端市場需求疲軟進行需求調整的影響；進入第
二季，我們預期台積公司業績將持續受到客戶進一步庫存調整的影響。」 

根據對當前業務狀況的評估，台積公司 2023年第二季的業績展望如下： 

 

• 合併營收預計介於 152億美元到 160億美元之間； 

若以新台幣 30.4元兌 1美元匯率假設，則 

• 毛利率預計介於 52%到 54%之間； 

• 營業利益率預計介於 39.5%到 41.5%之間。 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

台積公司 2023年第一季合併財務報表營收獲利情形： 

單位：除每股盈餘外，為新台幣佰萬元 

項目 2023年 

第一季a
 

2022年 

第一季 

年增（減） 

% 

2022年 

第四季 

季增（減） 

% 

營業收入淨額 508,633 491,076 3.6 625,532 (18.7) 

營業毛利 286,500 273,203 4.9 389,185 (26.4) 

營業利益 231,238 223,790 3.3 325,041 (28.9) 

稅前純益 244,275 226,832 7.7 334,670 (27.0) 

稅後純益 206,987 202,733 2.1 295,904 (30.0) 

每股盈餘(元) 7.98
b
 7.82

c
 2.1 11.41

b
 (30.0) 

 

a.2023年第一季財務數字尚未經過董事會通過。 

b.依加權平均流通在外股數 25,929佰萬股計算。 

c.依加權平均流通在外股數 25,930佰萬股計算。 

 

 

關於台積公司 

台積公司成立於 1987年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，自此成

為世界領先的專業積體電路製造服務公司。台積公司以領先業界的製程技術及設計

解決方案組合支援其客戶及夥伴生態系統的蓬勃發展，以此釋放全球半導體產業的

創新。身為全球的企業公民，台積公司的營運範圍遍及亞洲、歐洲及北美，致力成

為企業社會責任的行動者。 

 

2022年，台積公司提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等 288種製程技

術，為 532個客戶生產 1萬 2,698種不同產品。台積公司為世界首家提供 5奈米製

程技術，即現今最先進的製程技術為客戶生產晶片的專業積體電路製造服務公司。

其企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站 https://www.tsmc.com.tw 

查詢。 
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台積公司發言人：         

黃仁昭 

副總經理暨財務長 

Tel: 03-505-5901 

 

台積公司新聞連絡人：         

高孟華 

企業公共關係處主管 

Tel: 03-563-6688 ext. 7125036 

Mobile: 0988-239-163 

E-Mail: nina_kao@tsmc.com 

 

吳皓筠 

企業公共關係處 

Tel: 03-563-6688 ext. 7125657 

Mobile: 0988-930-038 

E-Mail: laura_wu@tsmc.com 
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